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Abstract (en)
1. A contact material consisting of a low-alloyed copper alloy for low-voltage and wiring switchgear, characterised in that the material alloyed with
the copper is at least one element from the group antimony, gallium and germanium, the antimony content being between 0,01 and 7 atom%, the
gallium content between 0,5 and 20 atom%, and the germanium content between 0,5 and 10 atom%.

Abstract (de)
Ein Kontaktwerkstoff fir elektrische Kontakte, insbesondere von Niederspannungs- oder Installationsschaltgeréten, besteht aus einer niedriglegierten
Kupferlegierung. Kontakte aus solchen Werkstoffen sollen insbesondere niedrigere Kontaktspannungen nach einer Vielzahl von Schaltvorgangen
zeigen. Die Erfindung sieht hierzu vor, daB3 der Legierungspartner des Kupfers mindestens ein Element aus der Gruppe Antimon, Gallium,
Germanium ist, wobei der Antimon-Gehalt zwischen 0,01 und 7 Atom-% bzw. der Gallium-Gehalt zwischen 0,5 und 20 Atom-% bzw. der Germanium-
Gehalt zwischen 0,5 und 10 Atom-% liegen. Diese Kupferlegierung kann mindestens einen weiteren Legierungspartner enthalten, und zwar eine
vorbestimmte Menge eines oder mehrerer Elemente aus der Gruppe Cadmium, Chrom, Kobalt, Palladium, Silizium.
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